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深圳市易天自动化设备股份有限公司 

关于为子公司向银行申请融资事项提供担保的公告 

一、担保情况概述 

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地实施公司

发展战略，确保公司控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微

组半导体”或“子公司”）日常经营业务的顺利开展，公司拟为子公司向银行等

金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 2,000 万元担保额度，上述担保

期限以实际签订的担保合同为准。同时，授权公司及子公司法定代表人在上述范

围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，授权期限自公司股东大

会审议通过之日起 12 个月内有效。 

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十七次会议，以 9 票同意，

0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司向银行申请融资事项提供担保的议

案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，

公司本次为子公司提供担保事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 

二、被担保人基本情况 

1、基本情况 

公司名称 深圳市微组半导体科技有限公司 

法定代表人 王文 

成立时间 2017 年 10 月 18 日 

注册资本 1500 万元 

实收资本 1500 万元 

统一社会信用代码 91440300MA5ERYA88Q 

注册地和主要经营地 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区洋涌工业区八路 2号碧桂园厂房 6栋 401 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 



与公司存在的关联关

系 
为公司控股子公司（公司持有微组半导体 70%的股权） 

经营范围 

一般经营项目是：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体

设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设

备、非标自动化设备、工装治具的研发和销售；提供相关生产工艺的技

术服务；国内贸易；货物及技术进出口；半导体元器件微组装设备、封

装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备的租赁。

（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目

除外），许可经营项目是：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛

半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像

检查设备、非标自动化设备、工装治具的生产。 

2、最近一年及一期的主要财务数据 

单位：万元 

项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 

总资产 5,399.68 3,543.91 

总负债 4,273.45 3,275.85 

净资产 1,126.23 268.06 

营业收入 2,861.99 1,194.54 

营业利润 -272.99 -419.87 

净利润 -141.83 -339.58 

注：上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 

微组半导体自设立以来严格遵守和执行国家法律法规、规章制度，不存在重

大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。 

三、担保内容 

公司本次为控股子公司微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融

资事项提供不超过 2,000 万元担保额度，实际担保金额、种类、期限等以最终协

商后签署的合同为准。 

四、董事会意见 

董事会认为：公司为持股 70%的控股子公司微组半导体提供的担保系为保证

微组半导体的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求,有利于促进其经营发

展。本次担保其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，考虑到微组半导体

经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控



制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意本次担保，并同意授

权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件

的签署等事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 

截至本公告日，公司审议通过的对外担保总额为人民币 4,000 万元（含本次

新增），占公司最近一期经审计净资产的 4.83%；提供担保总余额为人民币 1,500

万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.81%。公司及子公司无对外担保情况，

无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，无逾期担保、涉及诉讼的担

保及因担保被判败诉承担损失的情况。 

六、备查文件 

1、公司第二届董事会第十七次会议决议； 

 

特此公告。 

 

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会 

2022 年 4 月 25 日 


